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前  言
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印制电路用金属箔通用规范

1 范围

本标准规定了印制电路用有载体(膜或箔)支撑和无载体支撑金属箔(以下简称金属箔)的标识、代
号、各项通用技术要求、质量保证规定、检验方法、包装、标志及储存和运输要求。

本标准适用于刚性、挠性印制电路用金属箔。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2036 印制电路术语

GB/T8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T29847—2013 印制板用铜箔试验方法

3 术语和定义

GB/T2036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
延伸率 elongation
试样在拉伸负荷下断裂时,试样有效部分标线间的距离增量与初始标线间距离之比,用百分率

表示。

3.2
拉伸强度 tensilestrength
试样在拉伸负荷下断裂时,最大负荷与试样平均横截面积之比。

3.3
轮廓因数 profilefactor
金属箔样本的平均总厚度超出由规定金属箔密度和样本的实际单位面积质量计算的厚度的量。

3.4
轮廓度 foilprofile
由加工和(或)增强粘接处理引起金属箔表面的不平整度。

3.5
轮廓算术平均偏差 arithmeticalmeandeviationoftheprofile
Ra
在测量长度内,从中心线至粗糙轮廓所有绝对距离的算术平均值。

3.6
微观不平度10点高度 tenpointheightofirregularities
Rz
在测量长度内,连续五个最大波峰至波谷之间距离的平均值。
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